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材  料：電解銅箔 15μm
パンチングパターン：
　　　φ0.3×ピッチ0.404
開孔率：50％

スリット面(厚さ)

幅方向

圧延銅箔　厚み 35μm　幅 0.8mm

スリット面 拡大写真

0.3mm幅からの精密スリットが可能です。材質・厚みに
ついてはお気軽にご相談ください。

金属とフィルム、金属と金属、両面貼り 薬液コート
プライマー、防錆皮膜(無機・有機)等

樹脂コート
接着剤、樹脂フィルムなど

電気めっき技術で微細な金属粒子
を付与します。サブミクロンクラ
スの処理も可能です。

物理的・化学的に表面を粗らしま
す。複数の方法がありますので、
ご用途に応じた設定が可能です。

＜足し算式＞ ＜引き算式＞

表面を粗らすことで表面積を増やし、貼り合わせや塗工
時の密着性を向上させます。粗化は足し算式と引き算式
の2種類に大別できます。

処理一例

加工一例

○粗化処理アルミ板

○成型一例（左から）

 用途　放熱基板用
 幅　　500mm以上
 板厚　～２mm

化学的処理で表面を粗し、密着強度の向
上と放熱面積の拡大を図っています。

　エッチング成型（丸型）
　　　　　φ15mm

　打抜きプレス成型（短冊）
　　　　　2mm×20mm

　微細絞り成型（円筒）
　　　　　φ0,8mm×5mm

パンチング(開孔)

マイクロスリット

成 型

粗化処理

プレスによる打ち抜きやエッチ
ングなどの方法で箔の平面・立
体成型が可能です。

連続的にプレス機でパンチング加工を行います。極薄金属
箔への連続加工が可能です。蓄電デバイスの集電体等に最
適です。

試作用金型もご用意して
おります。

めっき加工

ラミネート コーティング

金属の表面を異なる金属で被覆することで異なる特性の両立を可能にします。めっき金属の種類、幅、厚み
に加え、金属以外の樹脂製品にも対応が可能です。また、スパッタリングなどの極薄めっきや特殊なパターン
めっきにも対応致します。

母材

全面めっき ストライプめっき パターンめっき

各種加工 ~試作から量産まで、素材を活かしたモノづくりのお手伝い~


